Press Release
Leipzig/Berlin, 11.12.2025

GRUENDELPARTNER berat TGFS bei Seed-Finanzierung von Last Mile
Semiconductor

Der Technologiegrunderfonds Sachsen (TGFS) investiert im Rahmen einer Seed-
Finanzierung gemeinsam mit dem European Innovation Council Fund (EIC Fund) und der
Mittelstdndische Beteiligungsgesellschaft Sachsen (MBG) einen Betrag in siebenstelliger
Hohe in die Last Mile Semiconductor GmbH.

Das 2022 gegrindete Deep-Tech-Start-up Last Mile Semiconductor GmbH (LMS) entwickelt
energieeffiziente Hochsicherheits-Chips flir das Internet der Dinge (loT). Als ,Fabless-Chip-
Company“ konzentriert sich LMS auf Entwicklung und Design hochintegrierter System-on-
Chip-Lésungen (SoC) und lagert die Fertigung an spezialisierte Halbleiterhersteller aus.

Der TGFS ist Eigenkapitalpartner in Sachsen fir die Seed- und Start-up-Phase. Der Fonds
wurde 2008 vom Freistaat Sachsen und sachsischen Finanzinstituten erstmals aufgelegt und
hat seither Uber 100 Start-ups begleitet. 2023 startete der TGFS in seine dritte
Fondsgeneration.

GRUENDELPARTNER hat den Lead-Investor TGFS im Rahmen der Finanzierungsrunde
umfassend rechtlich im Rahmen der Due Diligence und den Vertragsverhandlungen beraten.

Die Praxisgruppe M&A, Venture Capital, Private Equity von GRUENDELPARTNER zahlt zu
den erfahrensten und personell starksten Beratungseinheiten in Mitteldeutschland und
unterstutzt Investoren und Unternehmer in allen Entwicklungsphasen, insbesondere bei
Unternehmensgrindung, Unternehmensaufbau, Unternehmensfinanzierung und samtlichen
Exit-Prozessen.

GRUENDELPARTNER-Team fiir TGFS

Stefan Pietzsch (Lead, VC/Corporate, Leipzig), Dr. Steffen Fritzsche (VC/Corporate, Berlin), Sophia
Koster (Commercial, Leipzig)
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